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ASMステンシルとフレームテクノロジー
 
ステンシル技術

ASMは、印刷技術開発のマーケットリーダーとして、包括的な印
刷プロセスを熟知しています。印刷プロセスの成功には、高性能
な印刷プラットフォームだけでなく、高い品質、整合性、精度を
備えたステンシルによる印刷歩留まりの向上も不可欠です。受賞
歴を誇るDEKステンシルとフレームソリューションのポートフォリ
オは、標準的な SMT用途から最先端のアッセンブリーまで適応
できる優れた製品を提供し、他製品の追随を許しません。

 
ステンシルコーティング技術

DEKステンシルナノコーティング技術は、ステンシルの開口部
や裏側を薄いアンチフラックス素材でコーティングして、印刷サ
イクル後にステンシルの裏側にはんだの残留物が付着するのを
防止し、ステンシル開口部からのペースト転写の効率性を向上
します。

ナノコーティングは、より効果的なペースト転写を実現するだけ
でなく、残留物がステンシル表面に付着するのを防ぎ、クリー
ニング頻度を削減し、クリーニングプロセスに関連する時間とコ
ストを節減します。
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DEK VectorGuard ™フレームソリューション
受賞歴を誇るASMの特許取得済み DEK VectorGuard ™システムは、迅速な切り替え、
テンション制御、長寿命を実現する高性能ステンシルフレーム技術の業界標準です。

ASMは、独自の DEKVectorGuard ™シングルフレームステンシル
システムを開発し、煩雑で誤動作しやすく、オペレーターにとって
安全ではない古い従来のメカニズムを、シンプルな空気圧制御フ
レーム設計に置き換えました。現在、DEK VectorGuard ™は、高
品質のステンシル技術の業界標準であり、迅速な切り替えや多様な
製品への対応が求められる現場で最適なソリューションです。

また、DEK VectorGuard ™は、ステンシルの耐用期間を通して一
貫したテンションを発揮します。従来のメッシュ付きステンシルは、
最初は高いテンションをかけることができますが、使用やクリーニ
ングを繰り返すうちに、ステンシルメッシュの弾性が低下し、ステ
ンシルの開口部とパッドの位置合わせがずれたり印刷歩留まりを低
下させる「たるみ」が発生することがあります。

特徴とメリット：
 ■フレームにステンシルを固定する独自の機械式テンションシステ
ム

 ■ ステンシル全体にテンションを均等に分散
 ■ メッシュ取り付けステンシルと比較してステンシルの耐用期間を
通して一貫したテンションを発揮

 ■  経年劣化や損耗の可能性のあるエポキシ接着剤不使用
 ■ 使いやすく、オペレーターにも安全
 ■ ステンシルの保管スペースを 75%削減
 ■グローバルでの提供とサポート

DEK VectorGuard ™フレームシステムは、従来のバージョンとハイ
テンションバージョンの 2タイプをラインナップし、多様な製造ニー
ズに対応します。

DEK VectorGuard ™ Classicフレーム

DEK VectorGuard ™ Classicフレームシステムは、超精密ピッチ、
超小型サイズに対応する必要のない標準的な SMTプロセスに最適
です。コスト効率と汎用性に優れたDEK VectorGuard™Classicは、
オペレーターの安全を確保しながら、迅速な切り替え、省スペース、
所有コスト削減を実現します。

DEK VectorGuard ™ High Tensionフレーム

DEK VectorGuard ™ High Tensionフレームは、すべての DEK 
VectorGuard ™ステンシルに対応しており、極小開口径サイズを含
む、厳密なはんだペーストの定義を必要とするプロセス専用に設計
されています。DEK VectorGuard ™ Classicフレームより45%高
いテンションによって、微細印刷において優れた印刷材料の転写効
率を実現します。
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DEK VectorGuard ™ FRAME（DEK VectorGuard ™フレーム）

品番 製品名 対応するステンシルタイプ

SAP DEK ステンレス ニッケル 
レーザーカット

DEK 
PumpPrintTM

エレクトロ 
フォーミング

テンション 29 x 29 
インチに対応

03128711 800023 VG260 High Tension  
23 x 23 x 1.2 “（584 x 584 x 30mm） · · · ≈ 47N ·

03140822 800028 VG260 High Tension – green frame4

23 x 23 x 1.2 “（584 x 584 x 30mm） · · · ≈ 47N ·
03130410 800029 VG265 wide High Tension

29 x 29 x 1.2 “（736 x 736 x 30mm） · ≈ 47N

03130429 800039 VG265 High Tension
29 x 23 x 1.2 “（736 x 548 x 30mm） · · · ≈ 47N ·

03130213 430584 VG2481

23 x 23 x 1 “（584 x 584 x 26.4mm） · · · ≈ 32N

03128796 430585 VG260
23 x 23 x 1.2 “（584 x 584 x 30mm） · · · · ≈ 32N ·

03161714 800043 VG260 – --green frame4

23 x 23 x 1.2 “（584 x 584 x 30mm） · · · · ≈ 32N ·
03130214 430586 VG265

23 x 29 x 1.2 “（584 x 736 x 30mm） · ≈ 32N ·
03130215 430587 VG265 wide2

29 x 29 x 1.2 “（736 x 736 x 30mm） · · ≈ 32N ·
03132464 186770 VG 650 x 550

650 x 550mm · · · ≈ 32N

DEK VectorGuard ™ ACCESSORIES（DEK VectorGuard ™用付属品）

品番 製品名 備考
SAP DEK
03130337 430905 Wash-frame for VG260 stencils ボトムプロファイル 40 x 40mm、上部からスライドインする VGステンシル
03134676 430906 Wash-frame for VG265 stencils ボトムプロファイル 40 x 40mm、上部からスライドインする VGステンシル
03130339 430907 Wash-frame for VG265 wide stencils ボトムプロファイル 40 x 40mm、上部からスライドインする VGステンシル
03127432 430887 Repair kit without tools チューブ交換に必要な全部材を含んだキット
03131166 186680 Pneumatic fitting チューブ（赤のヘッド）に接続するためのチューブフィッティング

03128687 430646 Sidebar set to adapt 23" frame to 29" 23 x 23インチまたは 23 x 29インチを 29 x 29インチに適合させるための 
アダプターバー

03132625 431249 Sidebar set to adapt 17 “ frame to 23 “ 17 x 17インチフレームを 23 x 23インチに適合させるためのアダプターバー
03130217 430647 Foot pedal kit 追加用としてのみ必要
03138776 186826 BOM 248 VG ROLLER SET OF 4 VGフレームを DEK248印刷機にロードする VGローラーセット
03132620 430022 AIR PRESSURE FITTING VGフレーム用交換エアーフィッティング
03133878 430451 VG ESD Cassette 23x23" Black VG（23 x 23インチ）ステンシル用 ESDストレージカセット、ブラック
03133877 430452 VG ESD Cassette 23x29" Black VG（23 x 29インチ）ステンシル用 ESDストレージカセット、ブラック
03132622 430609 ESD Plastic Cassette Hook ESDストレージカセット用 ESDフック
03130224 431394 Pressurebooster VG高テンションフレームのロード／アンロード用増圧器
03138778 800033 Tool kit VG System Level 1 Basic Maintenance ASM担当者へお問い合わせください
03138779 800034 Tool kit VG System Level 2 Maintenance & 

Certification
ASM担当者へお問い合わせください

03138780 800036 Tool kit VG System Level 2 Upgrade ASM担当者へお問い合わせください
00152975 800050 Annual Maintenance VG 23x23 (30mm) ASM担当者へお問い合わせください
00152976 800051 Annual Maintenance VG 23x29 ASM担当者へお問い合わせください
00152977 800052 Annual Maintenance VG 29x29 ASM担当者へお問い合わせください
00152979 800053 Calibration & Certification VG 23x23 (30mm) ASM担当者へお問い合わせください
00152980 800054 Calibration & Certification VG 23x29 ASM担当者へお問い合わせください
00152981 800055 Calibration & Certification VG 29x29 ASM担当者へお問い合わせください
00152966 800059 Annual Maintenance VG 23x23 (26mm) ASM担当者へお問い合わせください
00152978 800060 Calibration & Certification VG 23x23 (26mm) ASM担当者へお問い合わせください
03137294 800062 Annual Maintenance VG 600x550 / VG 650x550 ASM担当者へお問い合わせください

3. 薄い DEK VectorGuard ™プラチナステンシル用。詳細については、ASMアカウントマネージャーにお問い合わせください。
4. 鉛フリープロセスを意味するグリーンのアルマイトフレーム

注： 1. DEK248印刷機のみ使用可能
 2. ステンシル厚さ 5、6、7、8mil限定
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DEK VectorGuard ™フレームソリューションのサイズ

23”（584mm）
29”（736mm） 29”（736mm）

600mm 650mm

29”
（736mm）

23”
（584mm）

29”
（736mm）

550mm

VG 260
P/N 430585

VG 265
P/N 430586

VG Asia
600 x 550mm

VG 260
センター適合した

P/N 430585、
P/N 430646

VG 265
P/N 430586に適合

P/N 430646

VG Asia
650 x 550mmに

適合

VG 260
フロント適合した

P/N 430585、
P/N 430646

VG265ワイド
P/N 430587
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DEK VectorGuard ™フレームソリューションのサイズ

DEK Mesh-mountedフレームソリューション

ASMは、多様なサイズの DEKメッシュ取り付けフレームを 
提供しています。

 ■  DEK 260 23 x 23インチ（40 x 584 x 584mm）
 ■  DEK 265 29 x 29インチ（40 x 736 x 736mm）
 ■  40 x 600 x 550mm
 ■  40 x 650 x 550mm
 ■  スペースセーバー 29 x 29インチ（10 x 736 x 736mm）

ご要望に応じて、特殊仕様フレームステンシルをご用意いたします。
最寄りの ASM担当者へお問い合わせください。

DEK Mesh-mountedフレームは、仕様書に準拠した堅牢なアルミニウム構造によって、
最新の SMT印刷プロセスに最適なステンシル安定性を提供します。
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ASM：世界 No.1のステンシルサプライヤー
ASMは、産業用印刷向けステンシルの世界最大メーカーです。 
ASMの工場およびグローバルなステンシルネットワークのパートナーはすべて、 
認定された厳格な手順に従って同じ素材と機器を使用しています。 
これにより、一貫した高品質のステンシルを世界中のお客様に迅速にお届けしています。

ステンシルは、適切な素材と生産技術の選択から始まる印刷プロ
セスの重要な要素です。独自の生産設備とフランチャイズパート
ナーのグローバルネットワークによって、ASMはあらゆるお客様に
最高品質の製品とサービスを提供します。当社では、レベルの高
い個別のコンサルティングサービスを提供しており、ローカライズ
されたプロセスでスムーズにご注文いただけます。

あらゆるテクノロジーを活用

現在のステンシル技術では、標準またはファイングレインステン
レス、ニッケルなどの多様な素材と、レーザーカットやエレクトロ
フォーミング、シングルレベルやマルチレベルの開口部、コーティ
ングまたは非コーティングステンシルなど多様な生産技術が使用さ
れています。レーザーカットステンレス製ステンシルから超精密ピッ
チ用途向けのマルチレベルエレクトロフォーミングステンシルまで、
ASMは世界最大のステンシルメーカーとして、一般的なステンシ
ル技術や製品をすべてカバーしています。これは大きな強みであり、
頻繁に変化する用途や要件に対応する場合には特に、大手グロー
バルサプライヤーからの非常に柔軟で信頼性の高いサポートは業
務の大幅な簡素化につながります。

あらゆる印刷機とフレームに対応

ASMには、プロセスサポート製品とステンシルのための独立した
部門があります。DEK印刷ソリューションを利用する電子機器メー
カーだけでなく、あらゆる印刷機メーカーとそのユーザーに製品と
サービスを提供しています。当社では、フレームレスステンシル、
DEK VectorGuard ™やその他のフレーミングシステム用のステン
シル、従来のメッシュフレーム付きステンシルを提供しています。

専用ツーリング

多くのプロセスでは、ステンシルをサポートするために特別なツー
リングが必要です。ASMでは、ステンシルとそれに対応するツー
リングを提供しています。

DFM HealthCheck

パートナーとして、お客様から提供されたガーバーや CADデータ
に基づいて製造可能性を精査します。それだけではありません。
ASMは、DFM HealthCheckを独自のサービスとして提供している
世界唯一のサプライヤーです。革新的な ASM ProcessExpertシス
テムは、データに基づいて印刷プロセスを仮想的にシミュレーショ
ンします。

DFM HealthCheckは、ステンシルに関連する潜在的なプロセス
リスクを特定し、印刷プロセスを最適化するために理想的な設定
（ペースト、スキージ印圧、コーティングなど）に関する情報を提
供します。これによって、立ち上げや新製品導入の際にかかる時間
とコストを大幅に節減できます。

これらのメリットを活用して、世界最大のステンシルメーカーである
ASMの専門知識と技術、強みを生かした生産現場を実現しましょう。

新製品：ASM SmartStencil

ステンシルのテンションは、印刷プロセスの質と歩留まりの向上
にとって重要ですが、ステンシルのテンションは時間の経過ととも
に（特にメッシュ取り付けステンシルの場合）低下します。ASM
は、印刷プロセス全体の設備と材料（印刷機からステンシル、消
耗品まで）を供給する唯一のサプライヤーとして、各ステンシル
を耐用年数にわたって追跡するための RFIDベースのシステムを
開発しました。ASM SmartStencil RFIDタグは、タイプ（DEK 
VectorGuard ™、DEKメッシュ取り付け型フレーム、その他のシス
テムなど）や素材にかかわらず、あらゆるステンシルで使用できます。
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ASMステンシルネットワーク

自己学習型のエキスパートシステムDFM HealthCheckによって新たな可能性を拓きます。 
ステンシルガーバーデータと広範なプロセスデータベースに基づいて印刷工程をシミュレーションし、すでに計画段階にある生産プロセスを安定化します。

 南北アメリカ

 ■ メンフィス（米国）
 ■グアダラハラ（メキシコ）

ヨーロッパ

 ■ ジェール（ハンガリー）
 ■ バートフィルベル（ドイツ）
 ■ オイルスコート（オランダ）
 ■ウェイマス（英国）

アジア

 ■ シンガポール

ASMによるサポートが 
受けられる地域　

ASMのステンシル 
パートナーネットワークによる 
サポートが受けられる地域

ASMステンシル事業拠点
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DEK Fine Grainステンシル

Bild fehlt

DEK Fine Grainステンシルは、DEK Mesh-mountedフレーム、
DEK VectorGuard ™ Classic、DEK VectorGuard ™ High Tension
フレームシステムで使用できます。ファイングレインステンレス製ス
テンシルによって、より滑らかなレーザーカットの開口部側面を提
供し、ペースト転写と材料の転写効率を向上します。ニッケルに代
わる費用対効果の高いファイングレインステンレスは、難度の高い
設計と高密度アッセンブリーに最適です。

ファイングレインステンレスを使用した DEK Fine Grainステンシルは、 
適切なはんだペースト転写とスムーズなステンシル表面を実現します。

DEK Stencilソリューション：ステンシル技術仕様

ASM LASER CUT STENCIL（ASMレーザーカットステンシル）

標準的なステンレス レーザーカットニッケル ファイングレインステンレス 標準的な
エレクトロフォーミング
ニッケル

プラチナ
エレクトロフォーミング 
ステンシル

素材 304 PHD ニッケル ファイングレイン 
ステンレス

硬質ニッケル 硬質ニッケル

材料硬度（HV） ≥ 370 >470+ ≥ 370 500 +/-50 500 +/-50
粒径（µm） 16-25 1 ≤ 2 1 0.6
製造可能な厚さ（µm） 80-250 100-175 80-250 75- 200 20-230
厚さ許容差 4% 7% <2% 10% <5%
エリアレシオ >0.66 >0.6 >0.55 >0.5 >0.5
最大シート幅 690mm 584mm 610mm 610mm 584mm
開口部サイズの許容差 ± 5 µm ± 5 µm ± 5 µm ± 10 µm ± 4 µm
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ASM LASER CUT STENCIL（ASMレーザーカットステンシル）

標準的なステンレス レーザーカットニッケル ファイングレインステンレス 標準的な
エレクトロフォーミング
ニッケル

プラチナ
エレクトロフォーミング 
ステンシル

素材 304 PHD ニッケル ファイングレイン 
ステンレス

硬質ニッケル 硬質ニッケル

材料硬度（HV） ≥ 370 >470+ ≥ 370 500 +/-50 500 +/-50
粒径（µm） 16-25 1 ≤ 2 1 0.6
製造可能な厚さ（µm） 80-250 100-175 80-250 75- 200 20-230
厚さ許容差 4% 7% <2% 10% <5%
エリアレシオ >0.66 >0.6 >0.55 >0.5 >0.5
最大シート幅 690mm 584mm 610mm 610mm 584mm
開口部サイズの許容差 ± 5 µm ± 5 µm ± 5 µm ± 10 µm ± 4 µm

DEK Multi-levelステンシル
最新のマイクロミリング技術によって製造された DEK Multi-level（ステップ）ステンシルは、 
広い面積に分散されたコンポーネントのはんだペースト高さと量を最適化し、 
優れた精度と再現性を実現します。

DEK Multi-level（ステップ）ステンシルには、ステンレス製とニッ
ケル製があり、広い面積に配置された精密ピッチ部品の SMT基
板へのペースト印刷に最適です。これらのステンシルは、マイクロ
BGA、0.3mmの QFP、0201（mm）など小型の部品を使用する
場合や、パッケージング用途、特殊はんだペースト配合の転写に
優れた印刷性能を提供します。

Multi-levelステンシルは、業界標準メッシュ付きフレーム、DEK 
VectorGuard ™ Classic、DEK VectorGuard ™ High Tensionフレー
ムシステムで使用できます。

メリット：
 ■ 各種部品が混在しても柔軟に対応
 ■ 高精度な位置決め
 ■ はんだペーストの均一性向上
 ■ 非常に滑らかな表面構造と精密なエッジにより繰り返し精度が向上
 ■ 最適化された表面構造によりペーストの無駄を最小化
 ■ シャドウエリアのペースト残留を大幅に削減
 ■ 圧力に敏感な領域への柔軟な設計
 ■ランププロファイルの改良によってスキージ印圧を大幅に低減
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DEK Electroformステンシル
標準 SMT、マイクロ SMT、半導体、太陽光や LED照明用途において、 
安定した印刷はんだ量を実現します。

DEK Electroformステンシル技術によって、ステンシルの厚さと均
一性を制御し、標準 SMT、マイクロ SMD、半導体、ピースパーツ、
LED照明など複数の用途で材料体積整合性を確保します。DEK 
Electroformステンシルは、アディティブプロセスにより非常に複雑
な設計で製造され、キャビティ内、部品の周囲、複数レベルへの
非常に細かいはんだペーストの印刷に対応できます。

Electroformステンシルの使用は、従来のディスペンシングやスプ
レーコーティング技術に代わり、多くの用途で高いスループット率
を確保する方法であり、UPH（1時間あたりの生産数）と歩留まり
を向上します。

用途：
 ■ 半導体パッケージング

 - ウェハーおよび基板へのバンピング
 - ボール実装
 - リードフレーム印刷
 - ウェハーや基板上の 3D印刷
 - 低温同時焼成セラミックス（LTCC）
 - ダイアタッチ

 ■ LED印刷
 - LEDリードフレーム印刷
 - フリップチップ実装用フラックス印刷
 - ウェハーダイやフリップチップダイ上の蛍光体層印刷
 - ピースパーツ

 ■ 表面実装アッセンブリー
 - 標準 SMT印刷
 - VAHTステンシル：さまざまな開口部の高さに対応
 - 3Dステンシル：さまざまな高さで開口部を印刷。部品を覆い、
対象領域周囲を印刷。

 ■ ピースパーツ
 - 電子テストプローブ
 - 電子機器部品
 - フォイルやシーブなどその他の部品
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DEK Electroform 3Dステンシル
DEK Electroform 3Dステンシルは、異なる高さやインデントでの印刷を必要とするプロセスで
最高の印刷品質とスループットを実現します。

DEK Electroform 3Dステンシルは、平らでない表面や、従来のワ
ンパス印刷を妨げる特徴や構造を持つ表面のマスイメージングに
対応できるように設計された単一の厚さのステンシルです。

3Dステンシルは、キャビティ内での印刷や、実装済みの基板への
カバー印刷に最適で、二次印刷やディスペンシングのプロセスを排
除して、スループットの向上とコスト削減を実現します。

メリット：
 ■ 平らでない表面や実装済みの基板でもワンパス印刷が可能
 ■ 異なる印刷高さに対応するために使用される従来の二次印刷や
ディスペンシングのプロセスを排除し、コストを削減

 ■ 生産スループットを向上
 ■ あらゆる形状や起伏に適合するよう製造可能
 ■ ディスペンシングプロセスと比較し、均一性とはんだペースト形
状制御が向上

仕様：
 ■ 特殊なスリットスキージによる印刷が必要
 ■  さまざまな用途で実証済み

 - LEDキャビティ印刷
 - SMTマルチレベル印刷
 - SMTセラミック基板キャビティ印刷
 - ウェハーのエンボスに対応する半導体印刷
 - 半導体ダイトップ印刷

 ■ ステンシルフレームのサイズ：DEK VectorGuard ™ Classicまた
は DEK VectorGuard ™ High Tension 23 x 23インチ推奨

 ■ ステンシルフォイルの厚さ：2～ 10mil
 ■ ポケットサイズ：最小 2.0mm²
 ■ ポケットの深さ：最大 2.0mm（ポケットサイズによって異なる）
 ■ ポケット間のギャップ許容値：最小 2.5mm
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エレクトロフォームステンシルは、特定の用途に合わせて修正や変
更を加えて加えて製造することができます。このような適応の 1つ
が、開口部高さ調整テクノロジー（VAHT）で、これによって、開
口部の周囲にガスケットの過形成が生じ、開口部の高さが増して、
より大量のペーストを印刷できるようになります。

VAHTは、さまざまな量のはんだ材料を必要とする小型、大型部
品の基板に最適な技術です。開口部ガスケットの高さは、ベースス
テンシルの厚さより1～ 2mil高くできます。
 

DEK Electroform Variable Aperture  
Height Technology（VAHT） 
（DEKエレクトロフォーム開口部高さ調整テクノロジー）

DEK VAHTテクノロジーは、大型部品に対応するために、 
特定領域において大量のペーストを必要とする不均一なアッセンブリー用の 
多層ステンシルに代わる独自の方法を提供します。

メリット：
 ■ 多様な部品を扱うアッセンブリーに最適で、量の異なるはんだ
ペーストを単一のステンシルで印刷可能

 ■ スループットの向上
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DEK PumpPrint ™／接着剤ステンシル
DEK PumpPrint ™テクノロジーにより、スクリーン印刷プラットフォームを使用して、
多様な接着パターンを適切に印刷できます。

DEK PumpPrint ™／接着剤ステンシルは、ドットディスペンシング
システムの低速連続プロセスとは対照的に、1回のストロークで接
着剤を印刷することができます。接着剤印刷によって、スループッ
トが飛躍的に向上し、サイクルタイムが一定化します。また、特定
のはんだ用途にも有効な DEK PumpPrint ™ステンシルは、スルー
ホール部品のリード線の周辺や深いパッケージベースへのはんだ
付けにも使用できます。
 
DEK PumpPrint ™／接着剤ステンシルはアクリル素材で標準的な
厚さは 1.0～ 3.0mmですが、特殊用途向けに最大 8mmのものも
提供しています。精密に機械加工された開口部を介して印刷すると、
75µm～ 1mmの高さの堆積を実現できます。特別に設計された
DEK PumpPrint ™ステンシルもDEK VectorGuard ™ Classicステ
ンシルフレームシステムで使用できます。

特徴とメリット：
 ■ 従来の接着剤ディスペンシングと比較して、効率性、柔軟性が大
幅に向上

 ■ノズル交換が不要
 ■ 既存リソースの転用が可能
 ■ 裏側のルーティングが、部品、カットされて固定されたスルーホー
ル部品のリード線、ペースト、はんだマスクを適切に処理

 ■ ステンシルは軽量かつ耐溶剤性
 ■ DEK VectorGuard ™ Classicステンシルフレームシステムで使用
可能
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DEK NanoUltraステンシルコーティング

メリット：
 ■ ステンシル裏側と開口部側面をコーティングし、印刷
性能を最適化

 ■ アンダーステンシルのクリーニング頻度の大幅な削減
によって、コスト節減とスループット向上を実現

 ■ 0.6未満のエリアレシオで優れた印刷解像度を実現
 ■ エリアレシオに応じて、転写効率が 10～ 40%向上
 ■ はんだペーストのブリッジを低減
 ■ はんだペーストの均一性を強化
 ■ 透明なワイプオンナノコーティングではなく、着色コー
ティングによってカバー範囲を目視で確認可能

 ■ μ厚のコーティングは、ワイプオンナノコーティングと
比較して長持ち

 ■ 非イオン性、非導電性、化学的不活性
 ■ ECHA REACH、RoHS、RoHS 2に準拠
 ■ 推奨ステンシル素材：ファイングレイン、ステンレス

技術仕様

機能 値
外観 ゴールドまたはレッド
コーティング厚さ 2～ 4μ
比重@25C 1.5g/cm3

静的接触角度、水 103 - 105°
静的接触角度、n-ヘキサデカン 62 - 64°
耐摩耗性、AS ™ D2486、イソプロピルアルコール > 2000サイクル
耐摩耗性、AS ™ D2486、 
イソプロピルアルコールベースのフラックス > 2000サイクル

鉛筆硬度 > 9 H
抵抗率 > 10 x 1012 ohm-M
イオン性残基（ROSE） NaCl 0μg/ liter
基板上のイオン性残基（受領時） 検出されず
基板上のイオン性残基（リフロー後） 検出されず

ステンシル製造プロセス完了時に使用されるDEK NanoUltraのフラックスが付着しにくい 
ステンシルコーティングは、ステンシルの裏側と開口部のコーティングによって、 
材料の転写効率を最大化し、クリーニング性能を最適化します。

DEK NanoUltra STENCIL COATING（DEK NanoUltraステンシルコーティング）

品番 製造元
SAP DEK
03137311 800109 ヨーロッパ製
03137312 800110 アメリカ製
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NanoClear®ステンシルコーティング

特徴とメリット：
 ■ 効率性の向上

 - クリーニング頻度の削減
 - より多くの生産や SPIに時間の割り当てが可能 

 ■ コストの削減
 - クリーニングに使用するUSCファブリックと溶剤の
削減

 - ワイプオンコーティングより安値
 - 新しいステンシルや既存のステンシルへの適用が
容易

 - 乾燥時に化学的に不活性化するため、ペーストと
の相互作用を回避

 - コーティング層を形成、カバーされていない箇所の
み付着するよう再塗布可能

 - REACH準拠
 - ステンレス製ステンシルやニッケル製ステンシルに
対応

 - 1袋でステンシル 1枚分（最大 29 x 29インチ）を
コーティング

NanoClear®STENCIL COATING（NanoClear®ステンシルコーティング）

品番 製品名
SAP DEK
03128620 431800 NanoClear Wipes （1箱 10枚入り）

コスト効率の高いワイプ式のステンシルコーティング技術により、 
フラックスが付着しにくい高性能ステンシルを実現します。 
小型の開口部に対応できるように開発された NanoClear®コーティングは、 
クリーニング効率を向上し、クリーニング頻度を削減できる独自のソリューションです。

機能的テール基が
フラックスを反発

ホスホン 
酸塩ヘッド基が
ステンシルに結合

最大 5nm
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ASM基板サポートソリューション
最高の歩留まりと収益性

ENABLING THE DIGITAL WORLD



ASM基板サポートソリューション

ASMのカスタム専用ツーリング 22

DEK基板パレットソリューション 25

SMTプロセス向け DEK Grid-Lok ™ 
プレミアムオートマチック基板サポート 26
DEK Grid-Lok ™ Gold 27
DEK Grid-Lok ™ Silver 28
DEK Grid-Lok ™スペアパーツ 30
 
DEK Virtual Panel Tooling（VPT） 
（DEK仮想パネルツーリング） 31

DEK Topside Reference System（TRS） 
（DEKトップサイドリファレンスシステム） 32
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DEK Magneticピン
DEK Grid-LokTM

DEK基板パレット
ソリューション

DEKカスタム専用
ツーリング

DEK VPT
（Virtual Panel 
Tooling 
（バーチャル 
パネルツーリング））

DEK TRS
（Topside Reference 
System（トップサイド 
リファレンスシステム））

ASM基板サポートソリューション
不適切または不十分に製造された基板サポートは、ステンシル印
刷やスクリーン印刷のプロセスに大きな影響を及ぼす要素の 1つ
です。サポートが不十分または最適化されていないと、はんだペー
ストの不足、ブリッジ、はんだ過剰などの印刷の不具合が多数発
生する可能性があります。

このような不具合により、製造コストが増加します。歩留まりと収
益性の高い製造には、適切な基板サポートの選択が不可欠です。
ASMは、多様な製造要件に対応するために、幅広い自動および
マルチパート基板サポートツーリングとパレットソリューションを
独自に提供しています。

SMTツーリングソリューションの特徴とメリット：
 ■ 歩留まりの向上
 ■ 効率性の向上
 ■ コストの削減
 ■ テクノロジーリーダー
 ■ 機能性の向上
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ASMのカスタム専用ツーリング

ASMのカスタム専用ツーリングソリューションは、最適な基板サ
ポートと最高品質の印刷を実現できるよう設計されています。プロ
セス中の基板の移動や不正確な位置決めは不良につながる可能
性があるため、ASMでは実証済みの設計概念と確実な製造方法
を採用し、このような問題発生を防止しています。また、スキー
ジ全体のサポートによって、ステンシルの寿命だけでなく印刷品
質も大幅に向上します。

標準的な基板のサポートからフレキシブル基板、超精密ピッチ基
板から個片化された製品まで、ASMは、多様な専用ツーリングソ
リューションを提供します。ASMのDEK印刷機に加えて、専用ツー
リングはほとんどの製品化されたスクリーン印刷プラットフォーム、
実装機、検査装置、テストシステムに使用できます。

メリット：
 ■プロセスの安全性と制御性を向上
 ■ ステンシルの耐用期間の向上
 ■クリーニング頻度の削減
 ■ スキージ速度の向上
 ■ブリッジの回避／削減
 ■ ペースト残留の回避／削減
 ■ 生産ラインのダウンタイムの最小限化
 ■ 印刷品質の向上
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ツーリングの種類

1次面：部品が取り付けられていない基板用で、通常はツールの
サポート面は平らな状態です。2次面：部品が片側に実装された
基板用でサポート面には基板上の部品を回避するためのポケット
があります。

プロセスによりますが、1次面要件にも使用できる 2次面対応ツー
リングブロックを設計するほうが、多くの場合コスト効率が向上し
ます。

いずれのツーリング設計も、バキューム機能を追加することによっ
て、より効果的なサポート表面を実現できます。

技術仕様

データ形式 ガーバー、HPGL、IGES、DXF、STEP、STL
仕上げオプション 標準ツール仕上げ：サンドブラスト、自然仕上げ（ご要望に応じてその他の仕上げも可能）
ステンシルサポート ProFlow、スキージ、ジェッティング、その他 *
バキュームオプション 対象装置に取り付けるバキュームオプションが必要
アルミニウム基板（標準サイズ） 最大 550 x 270 x 50mm
表面平坦度 <0.05mm
アルミニウム基板（最大サイズ） 最大 550 x 450 x 150mm
表面平坦度 <0.1mm
ASM製品との互換性 すべての ASM DEK印刷機で使用可能なツーリングソリューション
ASM DEK印刷機以外のためのツーリングソリューション MPM、EKRA、SIPLACEなど（お問い合わせの際は、ご使用の機種をお知らせください）

1次面ツーリングサポート（平面プレート）

1次面と2次面をサポートする、ルーティングされた単一のツーリングプレート 
（1次面および 2次面ツーリングプレート）

2次面ツーリングサポート（ルーティングされた部品ポケット付き）

ツーリング

ステンシル 基板
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ASM DEK用「Narrow Tower（ナロータワー）」

ツーリングプレート付き「Narrow Tower」

サポートタワー

既存のストックツーリングプレートを使用するか、また
はツールに付属する新しいツーリングプレートを指定で
きます。 

DEK印刷機の場合、現在の標準的なマシン取り付け
ハードウェアは「Narrow Tower」と呼ばれます。これに
は、ツーリングプレートの背面に取り付けられた 2本の
追加の支柱が付属しています。

必要に応じて、1本のタワーを複数のツーリングプレー
トで使用できます。タワーには、ライジングテーブルと
連動する位置合わせピンが備わっていて、対象機器へ
の再現可能で正確な取り付けを実現します。

バキューム

標準的なバキューム機能が、ポケット、穴、またはチャ
ネルの形状でツーリングプレートに追加され、その後
サポートタワーにルーティングされます。

バキュームカップ、Oリングシール、フラットガスケット、
カスタムシールを必要に応じてオプションとして設計に
適用できます。

ツーリング公差

標準的なツーリング製品の場合、左図に示す公差に従っ
て製造および検査が実施されます。

メリット
 ■プロセスの安全性と制御性を向上
 ■ ステンシルの耐用期間の向上
 ■クリーニング頻度の削減、PPHの向上
 ■ スキージ速度の向上
 ■ブリッジの回避／削減
 ■ ペースト残留の回避／削減
 ■ 生産ラインのダウンタイムの最小限化
 ■ 印刷品質の向上
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DEK基板パレット

搬送パレット、フレックスパレット、シンギュレーションパレット

パレットを使用すると、標準的な印刷プロセスで、非常に小さい基板やフレキ
シブル基板、特殊形状の基板などの搬送や印刷が容易になります。ASMでは、
特定の要件に応じて、任意の数量のパレットをカスタム設計したり製造したりで
きます。

通常、パレットはオーブンの高温に耐えられるDurastone製ですが、ご要望に
応じて他の素材のパレットも提供可能です。

DEKウェハーパレット

標準ウェハーパレット：バキューム溝を使用してウェハーを固定し保持する軽量
ウェハーパレット（約 4kg）。

精密ウェハーパレット：追加の搬送レールのアップグレードを必要とする大型パ
レット。高い平坦性を備えており、多孔性材料によってウェハーを支えながらバ
キュームを維持します。

標準パレットと精密パレットはどちらもウェハーシムによってウェハーを収納しま
す。厚さ 150μ m以上、直径 100～ 300mmのウェハーに対応できます。ど
ちらのタイプのパレットにも、ウェハーを取り外すためのウェハーエジェクタピ
ンが装備されており、ウェハーハンドラーは印刷の前後にウェハーを処理でき
ます。ウェハーとパレットの間のインターフェースでウェハーを保護するウェハー
シールドオプションは、どちらのタイプのパレットにも組み込むことができます。

主なメリット：
 ■ 一貫した平坦性、安定した印刷、プロセス制御
 ■ パレットのサイズ：400 x 400mm
 ■ウェハーの直径：4／ 5／ 6／ 8／ 12インチ（100～ 300mm）
 ■ウェハーの厚さ：150～ 600µm
 ■ウェハーは、搬送中はバキュームで固定され、自動および手動で操作可能。
 ■ カスタムソリューションを利用可能
 ■ データ形式：ガーバー、DXF、DWG
 ■ 素材：Durastone、アルミニウム、焼結ステンレス鋼

DEK基板パレットソリューション
モバイル電子機器、ウェアラブル、高密度コネクタ、LEDストリップなどの 
小型電子機器の場合、フレキシブル基板、小型基板、特殊形状基板への印刷が 
必要となります。このような用途では、安定して搬送するための固定パレットが 
全 SMTプロセスを通して不可欠です。
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SMTプロセス向けDEK Grid-Lok ™ 
プレミアムオートマチック基板サポート
特許取得済みの独自の自動ピンアレイテクノロジーにより、 
製品の迅速な段取り替えと比類のない基板サポートが可能です。

コストのかかる専用の基板サポートに代わる柔軟な選択肢の必要
性に着目して ASMが開発した DEK Grid-Lok ™。複数の受賞歴を
持つ特許取得済みの業界最高の自動ツーリングソリューションです。

基本的な SMTから、高密度、超小型製品まで、あらゆるタイプのアッ
センブリーに対応できるよう設計された DEK Grid-Lok ™は、市場
最高のプロセス基板サポートテクノロジーです。

主なメリット：
 ■ 高い汎用性
 ■ 比類のない柔軟性
 ■ オペレーターの負担を最小限化
 ■ 切り替え時間を短縮または回避
 ■ 部品損傷のリスクなし 

システム要件：
 ■ 空気圧：80～ 102PSI（0.55～ 0.7MPa）
 ■ 大気質：2.3.3（2（ダスト）= 1μ、3（水分）= -20°C圧力露点、
3（油分）= 1mg/m3）

 ■ 電源制御ボックスに 24V DCを供給する 120～ 240V AC電源 

システム構成要素：
 ■  モジュールを提供するコントロールボックス ― 装置インター
フェース

 ■ オペレーションモードを設定するハンドコントローラ
 ■ 最大 6個の DEK Grid-Lok ™モジュール
 ■フィールド設置キット
 ■ 最大 6個のモジュールに対応するためのマニホールド
 ■ 装置専用フィッティングツール
 ■ 装置専用インターフェース（センサーまたはエアー入力によりピ
ンの引き上げとクランプサイクルを開始）

 ■ すべての相互接続ハードウェア
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DEK Grid-Lok ™ Gold

モジュールの仕様：

装置の用途に応じたモジュール仕様は以下のとおりです。
 ■ 使用可能なツーリングの高さ：39～ 98mm
 ■ 使用可能なモジュールの長さ：305mm、457mm
 ■ 部品クリアランス：13～ 40mm
 ■ ピンの数

 - モジュールの幅：32mm

 - 305mm：12 x 18mmピッチ、2列に 46本のピン
 - 457mm：12 x 18mmピッチ、2列に 70本のピン
 - ピンのセッティング力：1本あたり5g

 - ピンキャップ：導電性シリコーンゴム配合

DEK Grid-Lok ™ Goldは、スクリーン印刷とテストプロセスに、 
堅牢で適応性の高い基板サポートを提供します。

ステンシル印刷機
 ■ ASM
 ■ Ekra
 ■ Ersa 
 ■ Juki GKG
 ■ MPM Speedline
 ■ Panasonic
 ■ Speedprint
 ■ Yamaha

フライングプローブ：
 ■ Itochu-Takaya 
 ■ Spea

DEK Grid-Lok ™ GOLD KITS（DEK Grid-Lok ™ゴールドキット）

品番 コントローラー／ 
詳細

マニホールド キット共通の同梱物
SAP DEK
03140727 KIT_111 111_CTL – single 

table system
各 1個、006_MAN、
6個のモジュール用マニホールド

INC_FIK - Field Installation Kit（フィールド設置キッ
ト）、002_CON：
ハンドヘルドコントローラ／ホルダー（シングルテー
ブルシステムのみ）、マニホールドごとに 6本のツイ
ンリーシュ、キットの取り付けに必要なすべてのフィッ
ティング、チューブ、エアパイプ

03136308 KIT_211 211_CTL – dual 
table system

各 2個、006_MAN、
12個のモジュール用マニホールド

DEK Grid-Lok ™ GOLD AUTOMATIC MODULES（DEK Grid-Lok ™ゴールドオートマチックモジュール）
高さ（mm） 品番 対象装置

GOLD、HD、12インチモジュール GOLD、HD、18インチモジュール
SAP DEK SAP DEK

39 03132658 GHD3912 03130467 GHD3918 MPM Momentum、Accela、Accuflex
41 03132059 GHD4112 03131865 GHD4118 Panasonic SP18、60、70、80、SPG
59 03148495 GHD5912 03148496 GHD5918 Speedprint
62 03148508 GHD6212 03136227 GHD6218 Takaya in line
65 03132660 GHD6512 03148498 GHD6518 Juki GKG
67 03140916 GHD6712 03140833 GHD6718 Yamaha YSP
81 03130368 GHD8112 03128499 GHD8118 ASM DEK
87 03130475 GHD8712 03130371 GHD8718 Ekra
98 03136187 GHD9812 03140858 GHD9818 Ersa
98 03140919 GLM9812*** 03140919 GLM9818*** Takaya off line
110 03140918 GLM1012*** 03140792 GLM1018*** Spea

注：キットに含まれていない 077_SBAの光センサーは、ホスト装置が空気圧作動基板クランプを搭載していない場合に必要になることがあります。 
詳細については、ASM担当者にお問い合わせください。

***DEK Grid-Lok ™ Max：非常に高い部品クリアランス（40mm）を備えた特殊モジュール
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DEK Grid-Lok ™ Silver

モジュールの仕様：

装置の用途に応じたモジュール仕様は以下のとおりです。
 ■ 使用可能なツーリングの高さ：53～ 135mm
 ■ モジュールの長さ：355mm、254mm（高さが低い場合）
 ■ モジュールの幅：32mm
 ■ ピンの数：25 x 20mmピッチ、2列に 27本のピン
 ■ 部品のクリアランス：16.5mm
 ■ ピンキャップ：導電性シリコーンゴム

システム要件：
 ■ 空気圧：80～ 102PSI（0.55～ 0.7MPa）
 ■ 大気質：2.3.3（2（ダスト）= 1µ、3（水分）） 
= -20°C 圧力露点、3（油分）= 1mg/m3

 ■ 電源制御ボックスに 24V DCを供給する 120～ 240V AC電源

DEK Grid-Lok ™ Silverは、基板サポートが振動に対する保護と堅牢性を必要とする 
実装プロセスに最適です。

実装システム：
 ■ SIPLACE
 ■ Assembleon
 ■ Fuji
 ■ I-pulse
 ■ Juki
 ■ Panasonic
 ■ Samsung
 ■ Universal
 ■ Yamaha

DEK Grid-Lok ™ SILVER AUTOMATIC KITS（DEK Grid-Lok ™シルバーオートマチックキット）

品番 コントローラー／ 
詳細

マニホールド キット共通の同梱物
SAP DEK
03140727 KIT_111 111_CTL – Single 

Table System
各 1個、006_MAN、
6個のモジュール用マニホールド

INC_FIK - Field Installation Kit（フィールド設置キッ
ト）、002_CON：
ハンドヘルドコントローラ／ホルダー（シングルテー
ブルシステムのみ）、マニホールドごとに 6本のツイ
ンリーシュ、キットの取り付けに必要なすべてのフィッ
ティング、チューブ、エアパイプ

03136308 KIT_211 211_CTL – Dual 
Table System

各 2個、006_MAN、
12個のモジュール用マニホールド

注：キットに含まれていない 077_SBAの光センサーは、ホスト装置が空気圧作動基板クランプを搭載していない場合に必要になることがあります。 
詳細については、ASM担当者にお問い合わせください。
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DEK Grid-Lok ™ SILVER AUTOMATIC MODULES（DEK Grid-Lok ™シルバーオートマチックモジュール）

高さ（mm） コントローラー 品番 対象装置
シルバー、MD、10インチモジュール シルバー、MD、14インチモジュール
SAP DEK SAP DEK

53 シングル 03132669 GMD5310A 03131866 GMD5314A Fuji NXT M3、M6シングル
53 デュアル 03132669 GMD5310A 03131866 GMD5314A Fuji NXT M3、M6デュアル
57 シングル N/A N/A 03148514 GMD5714A UIC
57 デュアル N/A N/A 03148514 GMD5714A UIC
59 シングル N/A N/A 03148499 GMD5914A Speedprint
62 シングル N/A N/A 03148515 GMD6214A Takaya in line
65 シングル N/A N/A 03148517 GMD6514A Juki、GKG
67 シングル N/A N/A 03132674 GMD6714A Yamaha YSP
69 シングル N/A N/A 03132677 GMD6914A Assembleon GEMシリーズ
70 シングル N/A N/A 03148501 GMD7014A Panasonic NPM、I-Pulse
76 シングル N/A N/A 03132681 GMD7614A Yamaha YS12
76 デュアル 03148520 GMD7610AM* N/A N/A Yamaha YS24
77 シングル N/A N/A 03136228 GMD7714A SIPLACE F、C、S
81 シングル N/A N/A 03136229 GMD8114A DEK
87 シングル N/A N/A 03148521 GMD8714A Ekra
97 シングル N/A N/A 03136230 GMD9714A SIPLACE D、SIPLACE SX、Juki
97 デュアル N/A N/A 03136230 GMD9714A SIPLACE X、Juki FX -3
97 クワッド N/A N/A 03136230 GMD9714A SIPLACE X、SIPLACE HS
98 シングル N/A N/A 03148522 GMD9814A Ersa、Takaya off line
115 シングル N/A N/A 03148509 GMD1154A Assembleon AX-201
132 シングル N/A N/A 03141189 GMD1324A Samsung SM421
134 シングル N/A N/A 03141190 GMD1344A Samsung SM481、482
134 デュアル N/A N/A 03141190 GMD1344A Samsung SM471
135 シングル N/A N/A 03148511 GMD1354A Assembleon I-Flexシングル
135 デュアル N/A N/A 03148511 GMD1354A Assembleon I-Flexデュアル

*ハイブリッドモジュール

DEK Grid-Lok ™ SILVER AUTOMATIC MODULES（DEK Grid-Lok ™シルバーオートマチックモジュール）

高さ（mm） 品番 対象装置
シルバー、MD、10インチモジュール シルバー、MD、14インチモジュール
SAP DEK SAP DEK

53 03130374 GMD5310M 03128587 GMD5314M Fuji NXT M3、M6
57 N/A N/A 03132672 GMD5714M UIC
59 N/A N/A 03148500 GMD5914M Speedprint
62 N/A N/A 03148516 GMD6214M Takaya in line
65 N/A N/A 03148518 GMD6514M Juki GKG
67 N/A N/A 03132676 GMD6714M Yamaha YSP
69 N/A N/A 03132679 GMD6914M Assembleon GEMシリーズ
70 N/A N/A 03138817 GMD7014M Panasonic NPM、I-Pulse
76 03132680 GMD7610M 03132683 GMD7614M Yamaha YS12、YS24
77 N/A N/A 03132685 GMD7714M SIPLACE F、C、S
81 N/A N/A 03128560 GMD8114M DEK
87 N/A N/A 03128591 GMD8714M Ekra
97 N/A N/A 03128624 GMD9714M SIPLACE D、SX、Juki
98 N/A N/A 03148523 GMD9814M Ersa、Takaya off line
115 N/A N/A 03148510 GMD1154M Assembleon AX-201
132 N/A N/A 03132667 GMD1324M Samsung SM421
134 N/A N/A 03141332 GMD1344M Samsung SM481、482、471
135 N/A N/A 03148512 GMD1354M Assembleon I-Flexシングル
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DEK Grid-Lok ™ SPARE PARTS（DEK Grid-Lok ™スペアパーツ）

品番 製品名
SAP DEK
03128574 025_TIP ESD rubber top caps for GSX old modules （25個）
03128754 100_TIP ESD rubber top caps for GSX old modules （100個）
03128569 025_UTP ESD rubber top caps for GHD gold modules （25個）
03128778 100_UTP ESD rubber top caps for GHD gold modules （100個）
03128582 025_TMP ESD rubber top caps for GMD silver modules （25個）
03130302 100_TMP ESD rubber top caps for GMD silver modules （100個）
03128792 025_TSP ESD rubber top caps for GHD 39mm MPM gold modules （25個）
03130303 100_TSP ESD rubber top caps for GHD 39mm MPM gold modules （100個）
03128623 018_PRK Pin repair kit old GSX 81mm DEK modules （25個）
03128779 881_PRK Pin repair kit gold GHD 81mm DEK modules （25個）
03128713 887_PRK Pin repair kit gold GHD 87mm Ekra modules （25個）
03142684 009_PRK Pin repair kit old GSX 75mm Panasonic modules （10個）
03128733 818_PRK Pin repair kit gold GHD 39mm MPM modules （10個）
03132652 062_PRK Pin repair kit gold GHD 62mm Takaya modules （25個）
03132651 053_PRK Pin repair kit silver GMD modules （10個）
03128695 006_MAN Manifold (pneumatic connector) with 6 outputs
03128699 006_SMF Quick silver connect fitting female for manifold （6個）
03130459 006_RMF Quick red connect fitting female for manifold （6個）
03136066 006_AFT 90 deg fitting 1/4" tube
03130301 006_FLO Air flow controller fitting for the manifold
03130460 018_FLO Air flow controller fitting for GHD gold and GMD silver modules （5個）
03130300 005_LEA Twin tubing leashes for all modules （5個）
03148504 041_BLA Board lifters set 41mm (Panasonic SP)
03132653 067_BLA Board lifters set 67mm (Yamaha YSP)
03128724 087_BLA Board lifters set 87mm (Ekra)
03128500 077_SBA Optical sensor with magnetic Base
03130304 111_CTL Single Table DEK Grid-Lok ™ controller
03132655 211_CTL Double Table DEK Grid-Lok ™ controller
03128656 002_CON Grid-Lok ™ hand held remote control
03130298 001_DCP 24 volt power supply
03139626 005_SFT Straight fitting 5/32" tube x 10-32 thread for all modules
03144459 005_AFT 90 deg fitting 5/32" tube x 10-32 thread for old GSX modules
03132654 111_VAL Valve for control box 111_CTL
03148506 111_PSI Pressure sensor for 111_CTL
03148505 111_PCB Programmed circuit board for 111_CTL
03148507 211_PCB Programmed circuit board for 211_CTL
03128723 518_MAG Adhesive magnetic tape （5個）
03132650 010_PIP Pin in paste jig 10" Silver module（選択したピンを押さえる治具）
03131335 012_PIP Pin in paste jig 12" gold module（選択したピンを押さえる治具）
03143235 014_PIP Pin in paste jig 14" silver module（選択したピンを押さえる治具）
03131852 018_PIP Pin in paste jig 18" gold module（選択したピンを押さえる治具）
03148494 553_PST Plastic piston for the silver modules （5個）
03148487 018_ORS Orange rubber piston stoppers for the gold modules （50個）

DEK Grid-Lok ™スペアパーツ
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DEK Grid-Lok ™ SPARE PARTS（DEK Grid-Lok ™スペアパーツ）

品番 製品名
SAP DEK
03128574 025_TIP ESD rubber top caps for GSX old modules （25個）
03128754 100_TIP ESD rubber top caps for GSX old modules （100個）
03128569 025_UTP ESD rubber top caps for GHD gold modules （25個）
03128778 100_UTP ESD rubber top caps for GHD gold modules （100個）
03128582 025_TMP ESD rubber top caps for GMD silver modules （25個）
03130302 100_TMP ESD rubber top caps for GMD silver modules （100個）
03128792 025_TSP ESD rubber top caps for GHD 39mm MPM gold modules （25個）
03130303 100_TSP ESD rubber top caps for GHD 39mm MPM gold modules （100個）
03128623 018_PRK Pin repair kit old GSX 81mm DEK modules （25個）
03128779 881_PRK Pin repair kit gold GHD 81mm DEK modules （25個）
03128713 887_PRK Pin repair kit gold GHD 87mm Ekra modules （25個）
03142684 009_PRK Pin repair kit old GSX 75mm Panasonic modules （10個）
03128733 818_PRK Pin repair kit gold GHD 39mm MPM modules （10個）
03132652 062_PRK Pin repair kit gold GHD 62mm Takaya modules （25個）
03132651 053_PRK Pin repair kit silver GMD modules （10個）
03128695 006_MAN Manifold (pneumatic connector) with 6 outputs
03128699 006_SMF Quick silver connect fitting female for manifold （6個）
03130459 006_RMF Quick red connect fitting female for manifold （6個）
03136066 006_AFT 90 deg fitting 1/4" tube
03130301 006_FLO Air flow controller fitting for the manifold
03130460 018_FLO Air flow controller fitting for GHD gold and GMD silver modules （5個）
03130300 005_LEA Twin tubing leashes for all modules （5個）
03148504 041_BLA Board lifters set 41mm (Panasonic SP)
03132653 067_BLA Board lifters set 67mm (Yamaha YSP)
03128724 087_BLA Board lifters set 87mm (Ekra)
03128500 077_SBA Optical sensor with magnetic Base
03130304 111_CTL Single Table DEK Grid-Lok ™ controller
03132655 211_CTL Double Table DEK Grid-Lok ™ controller
03128656 002_CON Grid-Lok ™ hand held remote control
03130298 001_DCP 24 volt power supply
03139626 005_SFT Straight fitting 5/32" tube x 10-32 thread for all modules
03144459 005_AFT 90 deg fitting 5/32" tube x 10-32 thread for old GSX modules
03132654 111_VAL Valve for control box 111_CTL
03148506 111_PSI Pressure sensor for 111_CTL
03148505 111_PCB Programmed circuit board for 111_CTL
03148507 211_PCB Programmed circuit board for 211_CTL
03128723 518_MAG Adhesive magnetic tape （5個）
03132650 010_PIP Pin in paste jig 10" Silver module（選択したピンを押さえる治具）
03131335 012_PIP Pin in paste jig 12" gold module（選択したピンを押さえる治具）
03143235 014_PIP Pin in paste jig 14" silver module（選択したピンを押さえる治具）
03131852 018_PIP Pin in paste jig 18" gold module（選択したピンを押さえる治具）
03148494 553_PST Plastic piston for the silver modules （5個）
03148487 018_ORS Orange rubber piston stoppers for the gold modules （50個）

DEK Virtual Panel Tooling （VPT） 
（DEKバーチャルパネルツーリング）

DEK Virtual Panel Toolingは、1回の印刷ストロークで複数の個片基板を印刷することによって、
個片化された基板のスループットを向上させる効率的なソリューションです。

DEK Virtual Panel Tooling（VPT）を使用すると、1回の印刷サイ
クルで複数の基板を処理できます。個片基板は、キャリアで印刷機
に搬送され、持ち上げられた後、機械的に中央に位置合わせされ、
サラウンディングプレートによって「バーチャルパネル」を形成さ
れた後、ステンシルと接触して一括で印刷されます。

DEK VPTは、DEK印刷機と組み合わせて、多くのフリップチップパッ
ケージングプロセスや、センサー、基板、サーマルインターフェー
スマテリアル（TIM）などの高度な用途向けのディスペンシングに
代わる高スループットかつ低コストのソリューションを提供します。

特徴とメリット：
 ■  複数の基板を並列処理して、連続ディスペンシングより高いスルー
プットを実現

 ■ 既存の DEK印刷プラットフォームに簡単に統合可能
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DEK Topside Reference System （TRS）
（DEKトップサイドリファレンスシステム）

DEK Topside Reference Systemは、DEK Virtual Tooling Panel （VPT）上に 
構築されており、個片化された基板の厚さの公差と 
アクティブサラウンドテクノロジーによって精度の高い印刷を可能にします。

DEK Topside Referencing System（TRS）は、キャリアから搬送
される個片化された基板の処理と位置合わせを行い、一度に複数
基板の処理を可能にする高度なツールです。受賞歴を誇る Virtual 
Panel Toolingテクノロジーの概念を活用した DEK TRSは、個片
化されたデバイスの処理をワンランク上のレベルに押し上げます。

DEK TRSは、より狭いピンピッチ、シンコア、コアレステクノロジー
を使用したフリップチップ製造の複雑なアッセンブリー用に特別に
設計されています。バーチャルパネルに複数の基板のエッジを位
置合わせし、1回のストロークで複数基板の印刷が可能です。DEK 
TRSは、プロセッサー、SMT、セラミック、センサーの用途で実
績がありますが、要件の厳しい製品の大量の一括印刷処理にも対
応できます。

特徴とメリット：
 ■ 1回の印刷ストロークで個片化された複数基板の印刷処理が可能
となり、スループットが向上
 ■ J-boats、JEDECトレー、Flat Boat、カスタムキャリアなどさま
ざまなキャリアタイプに対応

 ■ LGA、BGA、01005パッシブ、0.25～ 0.3mm BGAパッドサイズ、
0.5mmパッドピッチなど要件の厳しい部品でも有効性は検証済
み

 ■ 高速サイクルタイム（通常 30秒未満）
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DEK Ultra-Fine Pitch（UFP） 
ECOアンダーステンシルクリーニングロール

DEK UFP ECO UNDERSTENCIL CLEANING ROLLS（DEK UFP ECOアンダーステンシルクリーニングロール）

品番 対象装置 ファブリック幅
（mm）

コア幅 
（mm）

芯直径 
（mm）

ロール最大外径
（mm）

ロール長さ 
（m）SAP DEK

03128525 800071 DEK 515 530 19 56 11
03128531 800072 DEK 400 530 19 56 11
03130297 800073 DEK 300 530 19 56 11
03128585 800074 MPM 443 457 19.5 64 12
03131628 800075 MPM 443 457 19.5 100 44
03131629 800076 MPM 546 559 19.5 64 12
03131630 800077 EKRA 400 400 13 53 10
03131631 800078 EKRA 500 500 13 53 10
03131632 800080 Panasonic 365 380 19.5 64.5 15
03131633 800082 Yamaha 440 440 25.5 88 25
03131634 800083 Yamaha 530 530 25.5 88 25
03155072 800084 Yamaha 620 620 25.5 88 25

DEK UFP ECOロールは、歩留まりを向上し、製造不良を低減し、 
製造コストを削減できるように設計されています。

DEK UFP ECOアンダーステンシルクリーニングロールの独自の 3D構造によって、ファブ
リックがはんだペーストとはんだボールをポケット内に封じ込めて、拭き残しのリスクを防
止します。これは、紙ベースのクリーニングロールとの大きな差別化要因です。紙ベース
のクリーニングロールは、紙の表面にペーストが残りやすく、拭き残しの原因となります。
DEK UFP ECOロールを使用すると、アンダーステンシルのクリーニング効率を向上し、
拭き残しによる製造不良を防止できます。

DEK UFP ECOロールは、昨今の小型化されたデバイス固有の超精密ピッチの開口部の
迅速かつ効果的なクリーニングに最適です。繊維の親水性による迅速なウィッキングによっ
て、ファブリックを通して溶剤が瞬時にステンシル裏側に届くため、より徹底したクリーニン
グが可能になり、溶剤の消費量の削減につながります。

特徴とメリット：
 ■ 優れた洗浄性能
 ■ 溶剤の消費量を平均 50%削減
 ■ 独自の 3D構造により、ステンシルからはんだ粒子をからめ取り、汚れを除去
 ■ 超低リンティング、ISO6（クラス 1000）のクリーンルーム規格に対応
 ■ 優れたバキューム性能
 ■ 親水性繊維構造によって迅速に溶剤を吸収
 ■ 静電気防止パッケージ
 ■プロセス制御の向上
 ■ 非研磨構造のファブリックによってステンシルとコーティングの寿命を向上
 ■ 塩素不使用、リサイクル可能な環境に配慮した製品
 ■ 高速で効率的なクリーニングサイクルによってスループットが向上

34 |  プロセスサポート製品  |  ASMステンシルとフレームテクノロジー34 |  プロセスサポート製品  |  ASMの消耗品



DEK SMT高性能アンダーステンシル 
クリーニングファブリック
DEK SMT高性能アンダーステンシルクリーニングファブリックは、 
複数の印刷プラットフォームで効果的なクリーニング性能を発揮します。

特徴とメリット：
 ■ 優れた吸収性、バキュームに対応、迅速なウィッキング

 - 特殊な不織布構造により糸くずの発生を低減し、開口部の目詰まりや拭き残しを防止
 - バキューム力に影響を与えないファブリックによって、開口部のクリーニング性能を
最適化

 - クリーニングロールの全幅にわたる一貫したウィッキングによって、洗浄剤を均等に
塗布できるため、クリーニングの効率性が向上

 - 他のクリーニングファブリックよりも迅速なウィッキングが可能

 ■ 効果的なクリーニングを実現
 - ウェット（バキューム／ドライ）サイクルとドライサイクル
 - ステンシルの裏側が非常にクリーンになります。

 ■ 広範な機種に対応
 - DEK、MPM、Ekra などのオンボードクリーニングシステムだけでなく、DEK 

Cycloneテクノロジーなどを搭載した高度なアンダーステンシルクリーナーにも最適
 - 11m以上のファブリックによって、DEKプラットフォームでの切り替え回数と合計切り
替え時間を削減

 - 最新の MPMプラットフォームに対応できる長さ 44mのファブリックも提供

DEK SMT HIGH PERFORMANCE UNDERSTENCIL CLEANING FABRICS（DEK SMT高性能アンダーステンシルクリーニングファブリック）

品番 対象装置 ファブリック幅
（mm）

コア幅 
（mm）

ロールの直径
（mm）

内部コア 
（mm）

ロール長さ 
（m）SAP DEK

03127081 176215 All DEK 515 530 56 19 11
03128524 176216 All DEK 400 530 56 19 11
03128532 176217 All DEK 300 530 56 19 11
03128523 173826* All DEK 515 530 56 19 11
03128538 431524 All DEK 607 620 56 19 11
03144917 431424 DEK Cyclone 300 325 56 19 11
03131502 173451 APシリーズ、UPシリーズ、

SPM、MPM125、Accela、
Momentum

320 457 64 19 12

03131501 173450 APシリーズ、UPシリーズ、
SPM、MPM125、Accela、
Momentum

443 457 64 19 12

03139825 178911 APシリーズ、UPシリーズ、
SPM、MPM125、Accela、
Momentum

597 622 64 19 12

03131512 178864 Accela、Momentum 443 457 100 19 44
03144221 178909 Accela、Momentum 546 559 100 19 44
03128533 178908 Ekraインライン印刷機 400 400 53 13 10
03131513 178907 Ekraインライン印刷機 500 500 53 13 10
03131611 431556 Ekraインライン印刷機 500 500 53 13 8

*メタライズ処理済み静電気防止パッケージ付き
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ASMスキージ
完璧な印刷プロセスを実現

ENABLING THE DIGITAL WORLD
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ASMスキージ
はんだペースト印刷プロセスにおけるスキージブレードの完全性は 
最適な材料印刷に不可欠です。ASMの DEKスキージブレードは、 
寿命の最長化と優れた使用性能を実現するための厳格な基準に基づいて製造されています。

ブレードの材質、柔軟性、アタック角度、取り付け構造などの
スキージの特性は、印刷プロセス制御に大きな影響を与えます。
ASMでは、ポリウレタン製およびステンレス製ブレード、ボン
ディングまたはクランピングの取り付けオプション、45°または
60°の印刷角度の多様なスキージを提供。用途に応じたスキー
ジをスムーズに選択できます。

DEKポリウレタンスキージ

ポリウレタンスキージは、単一の厚さや多層（ステップ）のス
テンシルに対応します。スキージの硬度は、ステンシルの構造
によって異なります。高耐久性と低摩耗性を備えた単一の厚さ
のステンシルには硬度の高い（97デュロメーター以上）スキー
ジを選択してください。多層のステンシルには硬度の低い（70
～ 94デュロメーター）のスキージが適切です。

最大 120デュロメーターまでの硬度を持つスキージを取り揃
えた DEKポリウレタンシリーズには、最高品質の素材が使
用されており、再研磨によってスキージの寿命を通じて鋭い
エッジを維持できます。DEKポリウレタンスキージは、DEK 
PumpPrint ™／接着剤ステンシル印刷、メッシュ印刷、エマル
ジョンスクリーン印刷にも使用できます。

ステンレス製スキージ

金属ステンシルによる SMT印刷に最も広く使用されているDEK
ステンレススキージは、特に異種アッセンブリーでは、大型、標準、
精密ピッチの部品が混在する場合や基板パネルの平坦性を担保
できない場合に適しています。ステンシルの摩耗を最小限に抑え、
優れた一貫性を実現します。

DEKステンレススキージは、2種類の角度とオーバーハング（ス
キージホルダーをサポートしない自由な可動プレートの長さ）か
ら選択でき、さまざまな開口部のペースト充填要件に対応できま
す。開口部の通常のペースト充填では 60°が推奨されます。45°
を選択すると、ピンインペーストなどのアプリケーションでペース
トを開口部に充填する圧力が増加します。

ボンディング式／クランピング式取り付け

DEKスキージの取り付けオプションには、ボンディング式とクラ
ンピング式があり、用途、スキージタイプ、印刷工程を考慮して
選択する必要があります。クランピング式は、ブレードを容易に
交換したり、用途に応じてブレードの柔軟性と硬度を調整したり
できるため、ステンレス製ブレードや複合ブレードに最適です。

ボンディング式は、硬度の高いポリウレタン製ブレードの真直度
を保持して、スキージプロセスの利点を生かすことができます。 
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DEKメタルスキージ

METAL CLAMPED SQUEEGEES 60°～ 6MM OVERHANG 
（金属製クランピング式スキージ 60°～ 6MMオーバーハング）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130417 SQA310 170mm 2本セット
03130418 SQA311 200mm 2本セット
03130419 SQA312 250mm 2本セット
03130420 SQA313 300mm 2本セット
03130421 SQA314 350mm 2本セット
03130422 SQA315 400mm 2本セット
03141733 SQA316 440mm 2本セット
03130423 SQA317 483mm 2本セット
03130424 SQA318 510mm 2本セット
03130425 SQA319 535mm 2本セット

METAL CLAMPED SQUEEGEES 60°～ 15MM OVERHANG 
（金属製クランピング式スキージ 60°～ 15MMオーバーハング）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130412 SQA300 170mm 2本セット
03130413 SQA301 200mm 2本セット
03128793 SQA302 250mm 2本セット
03128626 SQA303 300mm 2本セット
03128609 SQA304 350mm 2本セット
03128658 SQA305 400mm 2本セット
03128797 SQA306 440mm 2本セット
03130414 SQA307 483mm 2本セット
03130415 SQA308 510mm 2本セット
03130416 SQA309 535mm 2本セット

45° METAL CLAMPED SQUEEGEES（45°金属製クランピング式スキージ）

品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130430 SQA350 170mm 2本セット
03130431 SQA351 200mm 2本セット
03130432 SQA352 250mm 2本セット
03130433 SQA353 300mm 2本セット
03130434 SQA354 350mm 2本セット
03130435 SQA355 400mm 2本セット
03130436 SQA356 440mm 2本セット
03130504 SQA357 483mm 2本セット
03130437 SQA358 510mm 2本セット
03130438 SQA359 535mm 2本セット
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新世代：DEKレーザーカット 
交換スキージブレード

NEW 60˚ REPLACEMENT LASER CUT BLADES 
（新しい 60° 交換レーザーカットブレード）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03165892 129924 170mm 1本
03165893 129925 200mm 1本
03165894 133584 250mm 1本
03165895 133585 300mm 1本
03165896 129926 350mm 1本
03165897 133586 400mm 1本
03165898 129927 440mm 1本
03165899 133587 483mm 1本
03165900 133588 510mm 1本
03165901 129928 535mm 1本

新世代のレーザーカットスキージ交換ブレードは、ペーストの掻き
残しを皆無に近い状態にし、ペーストの転写性能が向上します。製
造不良を削減し、オペレーターの負担を軽減します。信頼性、再現
性、精度の向上を図り、最高の品質を確保するために最適化され
たレーザー装備で製造されています。

特徴とメリット：
 ■ ペーストの掻き残しを低減
 ■ ペーストロール制御の安定性が向上
 ■クリーニング頻度を低減
 ■ 短納期

アタッキングエッジが 
直角に近い

鉛フリー対応の DEKメタルスキージ

鉛フリー交換ブレード

品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130219 431001 200mm 1本
03128589 431002 250mm 1本
03130220 431003 300mm 1本
03128577 431004 350mm 1本
03130221 431005 400mm 1本
03130340 431006 440mm 1本

LEAD FREE METAL CLAMPED SQUEEGEES 60°～ 6 MM OVERHANG 
（鉛フリー金属製クランピング式スキージ 60°～ 6MMオーバーハング）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130452 SQAG311 200mm 2本セット
03130453 SQAG312 250mm 2本セット
03130454 SQAG313 300mm 2本セット
03128618 SQAG314 350mm 2本セット
03130455 SQAG315 400mm 2本セット
03130456 SQAG316 440mm 2本セット
 ■ Anodisedgreen（アルマイトグリーン）
 ■ Chromium Blades（クロム製ブレード）（CrN）～ 1.5μ

LEAD FREE METAL CLAMPED SQUEEGEES 60°～ 15MM OVERHANG 
（鉛フリー金属製クランピング式スキージ 60°～ 15MMオーバーハング）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130447 SQAG301 200mm 2本セット
03130448 SQAG302 250mm 2本セット
03130449 SQAG303 300mm 2本セット
03128716 SQAG304 350mm 2本セット
03130450 SQAG305 400mm 2本セット
03130451 SQAG306 440mm 2本セット
03141830 SQAG307 483mm 2本セット
 ■ Anodisedgreen（アルマイトグリーン）
 ■ Chromium Blades（クロム製ブレード）（CrN）～ 1.5μ
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DEK SELF ADJUSTING PASTE DEFLECTORS（SAPD）（DEK自動調整ペーストディフレクター）

品番
SAP DEK 製品名 ユニット

03162490-01 602428*1 Self adjusting paste deflectors MPU
（左用 2個、右用 2個） 4個セット

03162487-01 226587 Paste deflector kit 2個セット
03162489-01 225974 Left hand paste deflector 1個
03162488-01 225973 Right hand paste deflector 1個

DEK Self Adjusting Paste Deflectors （SAPD）
（DEK自動調整ペーストディフレクター）

SAPDを使用すると、ペーストディフレクターの高さを調整しなくても印刷圧力を 
変更できるため、ステンシルの損傷リスクを低減して、材料の浪費を最小限に抑え、 
コスト削減を実現できます。

0～ 20kgの圧力範囲で SMT基板にペーストを印刷するのに最適
で、プロセス制御を向上し、ペーストの浪費を削減します。ディフ
レクターの形状と構造によって、作業中にペーストが移動しないた
め、一貫して信頼性の高い性能を維持します。

製品ごとに設定する必要がないため、製品切り替え作業によるス
テンシルの損傷のリスクを回避できます。ディフレクターは、シン
プルな「クリップイン」設計により、ツールを使用せずにスキージ
から取り外すことができるため、スキージ／ディフレクターインター
フェースを清潔に保てます。

特徴とメリット：
 ■ 轍の大幅な削減によってペーストの浪費を削減
 ■ ペーストの廃棄の大幅な削減によって投資収益率が向上
 ■ ペーストロールの安定性を向上
 ■ オペレーターの負担を軽減
 ■クリーニングを容易化
 ■ 密閉システム、クリーニングの容易さ、製品ごとの新しいディフ
レクターを「クリップイン」する機能により、相互汚染のリスク
が低減
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DEKポリウレタンスキージ
POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES GREEN 70-75 SHORE HARDNESS ～ 45° 
（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　グリーン　70～ 75HS　～ 45°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03136509 SQA248 100mm 2本セット
03130492 SQA254 150mm 2本セット
03130403 SQA161 170mm 2本セット
03130488 SQA167 200mm 2本セット
03130406 SQA174 250mm 2本セット
03130398 SQA152 300mm 2本セット
03130408 SQA185 350mm 2本セット
03142810 SQA190 400mm 2本セット
03138030 SQA201 440mm 2本セット
03130490 SQA210 483mm 2本セット
03142818 SQA219 510mm 2本セット
03141708 SQA231 535mm 2本セット

POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES GREEN 70-75 SHORE HARDNESS 
～ 60°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　グリーン　70～ 75HS　～ 60°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03134708 SQA260 100mm 2本セット
03130494 SQA266 150mm 2本セット
03142810 SQA119 170mm 2本セット
03131308 SQA120 200mm 2本セット
03128791 SQA139 250mm 2本セット
03130400 SQA155 300mm 2本セット
03128789 SQA121 350mm 2本セット
03130409 SQA196 400mm 2本セット
03130391 SQA122 440mm 2本セット
03131649 SQA136 483mm 2本セット
03142819 SQA225 510mm 2本セット
03138819 SQA123 535mm 2本セット

POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES BLUE 75-80 SHORE HARDNESS 
～ 45°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　ブルー　75～ 80HS　～ 45°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03142348 SQA247 100mm 2本セット
03131654 SQA253 150mm 2本セット
03131650 SQA160 170mm 2本セット
03130404 SQA166 200mm 2本セット
03131651 SQA173 250mm 2本セット
03142286 SQA151 300mm 2本セット
03130407 SQA184 350mm 2本セット
03131652 SQA189 400mm 2本セット
03142811 SQA200 440mm 2本セット
03142815 SQA209 483mm 2本セット
03142817 SQA218 510mm 2本セット
03141707 SQA230 535mm 2本セット
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POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES BLUE 75-80 SHORE HARDNESS 
～ 60°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　ブルー　75～ 80HS　～ 60°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03130493 SQA259 100mm 2本セット
03136233 SQA265 150mm 2本セット
03130392 SQA124 170mm 2本セット
03130393 SQA125 200mm 2本セット
03130396 SQA138 250mm 2本セット
03128686 SQA154 300mm 2本セット
03130394 SQA126 350mm 2本セット
03130489 SQA195 400mm 2本セット
03128715 SQA127 440mm 2本セット
03130483 SQA131 483mm 2本セット
03130491 SQA224 510mm 2本セット
03141770 － 535mm 2本セット
03141569 SQA487 580mm 2本セット
03141884 SQA483 610mm 2本セット

POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES PINK 94-97 SHORE HARDNESS 
~ 45°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　ピンク　94～ 97HS　～ 45°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03142884 SQA246 100mm 2本セット
03142226 SQA252 150mm 2本セット
03130486 SQA159 170mm 2本セット
03142232 SQA140 200mm 2本セット
03139258 SQA172 250mm 2本セット
03130485 SQA150 300mm 2本セット
03142820 SQA229 350mm 2本セット
03130484 SQA147 400mm 2本セット
03142875 SQA130 440mm 2本セット
03142814 SQA208 483mm 2本セット
03142880 SQA217 510mm 2本セット
03142820 SQA229 535mm 2本セット

POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES PINK 94-97 SHORE HARDNESS 
~ 60°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　ピンク　94～ 97HS　～ 60°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03141449 SQA258 100mm 2本セット
03130411 SQA264 150mm 2本セット
03130389 SQA117 170mm 2本セット
03137799 SQA113 200mm 2本セット
03130395 SQA137 250mm 2本セット
03130399 SQA153 300mm 2本セット
03131648 SQA110 350mm 2本セット
03139906 SQA194 400mm 2本セット
03139907 SQA116 440mm 2本セット
03142876 SQA132 483mm 2本セット
03142882 SQA223 510mm 2本セット
03142874 SQA112 535mm 2本セット
03141571 SQA491 580mm 2本セット
03141883 SQA482 610mm 2本セット



POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES YELLOW 120 SHORE HARDNESS ～
45°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　イエロー　120HS　～ 45°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03142821 SQA245 100mm 2本セット
03136182 SQA251 150mm 2本セット
03130401 SQA158 170mm 2本セット
03142806 SQA141 200mm 2本セット
03142877 SQA171 250mm 2本セット
03142808 SQA178 300mm 2本セット
03142228 SQA142 350mm 2本セット
03142809 SQA188 400mm 2本セット
03142257 SQA199 440mm 2本セット
03142813 SQA207 483mm 2本セット
03142816 SQA216 510mm 2本セット
03142883 SQA228 535mm 2本セット

POLYURETHANE BONDED SQUEEGEES YELLOW 120 SHORE HARDNESS ～
60°（ポリウレタン製ボンディング式スキージ　イエロー　120HS　～ 60°）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03142885 SQA257 100mm 2本セット
03142306 SQA263 150mm 2本セット
03130487 SQA164 170mm 2本セット
03131336 SQA168 200mm 2本セット
03142878 SQA177 250mm 2本セット
03131337 SQA181 300mm 2本セット
03131338 SQA186 350mm 2本セット
03131653 SQA193 400mm 2本セット
03142812 SQA204 440mm 2本セット
03142879 SQA213 483mm 2本セット
03142881 SQA222 510mm 2本セット
03131339 SQA234 535mm 2本セット

DEK PUMPPRINT ™ SQUEEGEES FOR GLUE PRINTING 
（グルー印刷用 DEK PUMPPRINT ™スキージ）
品番
SAP DEK サイズ ユニット
03142822 SQA455 170mm 2本セット
03130505 SQA456 200mm 2本セット
03130439 SQA457 250mm 2本セット
03130440 SQA458 300mm 2本セット
03130441 SQA459 350mm 2本セット
03130442 SQA460 400mm 2本セット
03130506 SQA461 440mm 2本セット
03130507 SQA462 483mm 2本セット
03142202 SQA463 510mm 2本セット
03142823 SQA464 535mm 2本セット

DEK PumpPrint ™スキージ
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南北アメリカ：
ASM Assembly Systems USA Inc. 
電話：+888 768 4357 （「2」を押す）
Eメール：smtparts.us@asmpt.com

欧州：
ASM Assembly Systems 
電話：+40 722 692 108
Eメール：asm-psp.eu@asmpt.com

アジア：
ASM Assembly Systems 
電話：+65 6877 3900
E メール：spares.sg@asmpt.com

ASMプロセスサポート 
製品ウェブサイト

ASM  
ウェブサイト

www.asm-smt.comwww.asm-psp.com

ASM 
YouTube

www.youtube.com/c/
ASMSMTSolutions

ASMプロセスサポート製品 
オンラインショップ

www.asm-smt.com/en/
myasm/webshop
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